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Dikon og BIM7AAs Bygningsdelsspecifikation er på 
tidspunktet for denne præsentation ikke udgivet, og der kan 
forekomme ændringer i endelig version. 
Alle billeder og informationer i denne præsentation skal 
betragtes som værende foreløbige, hvorfor det ikke er tillad 
at anvende dem. 
Bygningsdelsspecifikationerne forventes at blive udgivet i 
uge 41, 2018. og kan hentes på DIKON.info | BIM7AA.dk



Dikon

• DiKon udspringer af et fælles ønske om effektivisering af den digitale byggeproces.

• Visionen bag DiKon er at udvikle stærke fælles branchestandarder, som bygger på gensidig 
forståelse af behovet for digitale standarder.

• Fælles for alle standarder udviklet af DiKon er, at de bevidst er udviklet med udgangspunkt i åbne 
standarder og publikationer fra bl.a. MOLIO (tidligere bips) og BuildingSmart.

• DiKon giver også et bud på, hvordan et udbudsmateriale skal sammensættes og struktureres.

• DiKon har forpligtiget sig til at formidle resultater, erfaringer og løsninger til glæde for alle, der 
ønsker at benytte dem.



BIM7AA

• BIM7AA er et frivilligt samarbejde mellem 7 arkitektvirksomheder i Danmark. BIM7AA har til 
formål at udvikle og løbende optimere fælles BIM-værktøjer, -metoder og -processer med særlig 
fokus på

• Tværfaglige samarbejde

• Niveau af ydelser - (Danske Ark og FRI – YB12 / YBL18)

• Praktisk orienteret - ikke nødvendigvis perfekt 

• Brugervenlighed 

• Deltager aktivt i en række organisationer og udvalg i bl.a. Danske ark og Molio. 



Fælles mål

• Entydigt og fælles grundlag til leverancespecifikationer

• 23 (+ 4)  individuelle bygningsdele specificeret

• Tager udgangspunkt BIMForums LOD-niveauer 200, 300, “325” og 400

• Der skal i specifikationen være adskillelse mellem krav til geometrisk

indhold og krav til egenskabsdata. LOD  -> LOR – LOG – LOI

• Krav til egenskabsdata relateres til ydelser i Danske Ark og FRI’s 

ydelsesbeskrivelse





Level of Development (LOD) beskriver eksplicit hvilke informationer om 

bygningsdele, der skal være til stede i en bygningsmodel på forskellige 

tidspunkter under projekterings- og udførelsesprocessen.

Level of Reliability (LOR), der beskriver pålideligheden af informationer 

angivet for bygningsdelens geometri og tilhørende egenskabsdata.



LOD DK LOD 200 DK LOD 300 DK LOD 325 DK LOD 400 DK

CCS Informationsniveauer Info.niv. 3 Info.niv. 4 Info.niv. 5 Info.niv. 6

BIPS C102 Informationsniveauer Info.niv. 2 Info.niv. 3 Info.niv. 4 Info.niv. 5

YBL 2018, Digital Projektering Forventet geometri Fastlagt geometri Endelig geometri -



Level of Geometry (LOG), der beskriver bygningsdelens geometriske 
repræsentation og omfang af inkluderede komponenter



Level of Information (LOI), der beskriver tilhørende egenskabsdata koblet 
til bygningsdele enten indlejret, linket eller på anden vis relateret.

LOD 200, 300 og 325 kan relateres direkte til projekteringsydelser i YBL 
2018, mens LOD 400 er relevant for faktisk produktion og udførelse af 
bygningsdele. 

Ændringerne markeres tydeligt – typisk rød tekst / overstregning i en 
projektspecifik udgave.
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Kommentarer 

DIKON mail@dikon.info eller BIM7AA mail@bim7aa.dk


